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(57) Rezumat:

1 2
Inventia se referd la domeniul identificarii acestora cu un material transparent, de
resurselor materiale, si anume la un marcaj de exemplu sticla.
identificare si la procedeul de formare a Revendicari: 4
acestuia. Figuri: 1

Marcajul de identificare contine un cod
numeric (3) si o grila informationala de
coordonate (2), pe care este executat un
element de identificare (5), format din cel putin

un fascicul de segmente de microconductoare 3
in izolatie de sticla, distribuite stocastic, fiecare
fascicul de segmente fiind ambalat intr-un 855973112395%6879125{329 2
invelis de sticla. 7
Procedeul de formare a marcajului de

identificare include aplicarea pe suprafata unui
obiect curdtat a unui cod numeric, a unei grile
informationale de coordonate si a unui element
de identificare, obtinut prin executarea pe
suprafata obiectului, pe grila informationala de 5 4
coordonate a unei adancituri, amplasarea in
aceasta perpendicular a cel putin unui fascicul
de segmente de microconductoare si acoperirea




(54) Identification tag and method for manufactrure thereof

(57) Abstract:

1

The invention relates to the material
resource identification field, namely to an
identification tag and a method for its
formation.

The identification tag comprises a digital
code (3) and an information coordinate grid
(2), on which is made an identification element
(5), consisting of at least a bundle of microwire
segments in glass insulation, stochastically
distributed, each bundle of segments being
packed in a glass envelope.

The method for manufacture of the
identification tag includes the application on

2

the surface of a cleaned object of a digital
code, an information coordinate grid and an
identification element, obtained by performing
on the surface of the object, on the information
coordinate grid a recess, placement therein
perpendicularly of at least a bundle of
microwire segments and their coating with
transparent material, for example glass.

Claims: 4

Fig.: 1

(54) UnenTuduKanHOHHAS METKA M CIIOCO0 ee U3rOTOBJIECHUSI

(57) Pedepar:

W3obperenne  otHocuTcs K obmacTtu
neHTU(HUKAUN MaTepUaIbHBIX PECYpCOB, a
UMEHHO K WICHTU(DHUKAIMOHHOM MeTKe ¢
crioco0y ee popMHUpPOBaHUSL.

WnentndukanmoHHass MeTKa  COAEPIKUT
mudpoBoii  kox (3) u  HMHPOPMAIMOHHYIO
KOOpJMHATHYI0 ceTKky (2), Ha KOTOpOH
BBITIOJTHEH UIACHTU(GUKAIMOHHBIN 31eMeHT (5),
COCTOALIMM U3, MO KpailHell Mepe, OJHOro
yJKa OTpPE3KOB MHKPOITPOBOIOB B
CTEKJISTHHON W3O0JISIIINY, CTOXaCTUYECKH
pacIpe/ieieHHbIX, KaXAbIH Iy4eK OTpE3KOB
YIIaKOBaH B CTEKJITHHOW 000JIOUKe.

Croco0 W3TOTOBIICHHS UJICHTH-
(PMKAIIMOHHOM METKHM BKJIIOUAeT HaHECEHHWE Ha

2

MOBEPXHOCTh OYHIICHHOTO o0bekTa
ugpoBoro KoJa, HUH(OPMAIIMOHHON
KOOPJMHATHON CETKU M MICHTU(PHUKAMOHHOTO
9NIEMEHTA, TONYYEHHOTO BBIOJHCHHUEM Ha
MOBEPXHOCTH 00BEKTa, Ha HH()OPMAIMOHHOM
KOOpPJIMHATHOU CeTKe yriryoneHus,
pacronokeHneM B Hell TMepHeHAUKYISIPHO, 10
KpallHell Mepe, OIHOro Iydka OTPE3KOB M3
MHKPOIPOBOJIOB U MX MOKPBITHE MPO3PAYHBIM
MaTepuajIoM, HallpUMep CTEKIIOM.

I1. popmymsr: 4

Qur.: 1
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Descriere:

Inventia se refera la domeniul identificarii resurselor materiale, si anume la un
marcaj de identificare si la procedeul de formare a acestuia.

Se cunoaste un procedeu de identificare a obiectului electroconductor, care
include aplicarea pe obiect si introducerea In memoria calculatorului a grilei
informationale de coordonate cu numarul de identificare si a imaginii individuale,
obtinute prin descarcarea electrica dintre obiect si electrod si identificarea obiectului
prin compararea numarului de identificare si a imaginii individuale cu cele
inregistrate anterior [1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in faptul ca marcajul format prin aceasta
tehnologie nu este durabil din cauza oxidarii si aparitiei pe suprafata lui a ruginii in
cazul metalelor si aliajelor obisnuite. Un astfel de marcaj nu poate fi utilizat in medii
agresive (acizi, alcalii, la temperaturi ridicate).

Se cunoaste, de asemenea, utilizarea microconductorului in calitate de marcaj de
identificare. Principiul de identificare se bazeazd pe fixarea efectelor magnetice,
microconductorul fiind folosit ca element magnetic [2].

Dezavantajul acestei solutii consta in posibilitatea redusa de recunoastere a lui.

In calitate de cea mai apropiati solutie serveste marcajul individual de
identificare si procedeul de formare a acestuia, care include formarea unei suprafete
cu proprietati individuale prin sinterizarea prafurilor ultradisperse, aplicarea grilei de
informatii cu punctele de reper si a codului numeric [3].

Un astfel de marcaj nu este rezistent in mediile agresive si, prin urmare, nu poate
pastra informatia pe suprafata sa pe termen lung. Situatia poate fi imbunatatita prin
utilizarea numai a prafurilor ultradisperse din ceramica. Dar si o astfel de suprafata
poate deveni contaminatd din diverse motive, de exemplu, daca nimeresc pe ea
murdarie, vopsea, pete de ulei, etc. Toate aceste deficiente apar din cauza absentei
pe suprafatd a unui strat transparent protector, curdtarea caruia nu ar fi dificila.
Totodata, pe suprafata marcajului nu exista alte legaturi, afard de aranjamentul
reciproc al prafurilor ultradisperse. Neindeplinirea unui sir de cerinte la vitrificarea
suprafetei marcajului duce la aparitia fisurilor si scindarilor in invelisul de sticla.
Zonele dezgolite se murdaresc si se reduce posibilitatea de recunoastere a
marcajului.

Problema tehnici pe care o rezolva inventia constd in asigurarea unei
individualitati absolute a marcajului de identificare si in protejarea marcajului de
multiple medii agresive.

Marcajul de identificare, conform inventiei, Inldturd dezavantajele mentionate
mai sus prin aceea cd contine un cod numeric §i o grild informationala de
coordonate, pe care este executat un element de identificare, format din cel putin un
fascicul de segmente de microconductoare in izolatie de sticla, distribuite stocastic,
fiecare fascicul de segmente fiind ambalat intr-un invelis de sticla.

Procedeul de formare a marcajului de identificare, conform inventiei, inlatura
dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca include aplicarea pe suprafata unui
obiect curdtat a unui cod numeric, a unei grile informationale de coordonate si a unui
element de identificare, obtinut prin executarea pe suprafata obiectului, pe grila
informationald de coordonate a unei adancituri, amplasarea in aceasta perpendicular
a cel putin unui fascicul de segmente de microconductoare in izolatie de sticla,
executate prin turnare si distribuite stocastic, fiecare fascicul de segmente fiind
ambalat intr-un invelis de sticla, acoperirea acestora cu un material transparent, de
exemplu sticla, care apoi se incalzeste si se topeste, iar dupa racire se slefuieste si se
polizeaza pana la transparenta.

Preventiv amplasarii fasciculului de segmente in adancitura, pe fundul acesteia
se poate turna o pulbere de sticla usor fuzibila, care local se incalzeste pana la topire.

Diametrul firelor microconductoarelor poate fi de 0,2...10 um, diametrul
fasciculului de segmente — de 0,5...6 mm, iar lungimea fasciculului de segmente —
de 0,2...10 mm.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in faptul ca ireproductibilitatea imaginii
capatului fasciculului de segmente de microconductoare asigurd o individualitate
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absoluta a marcajului de identificare propus, in plus, elementul de identificare
format din segmente de microconductoare ambalate intr-un invelig de sticla este
protejat de multiple medii agresive. Executarea marcajului cu elementul de
identificare din microconductoare in izolatie de sticla solutioneaza toate problemele
legate de formarea fisurilor in sticla, fapt ce permite utilizarea marcajului la
temperaturi ridicate. Mentionand aparte cerintele tehnologice fata de sticla, obiectul,
pe care se aplicd marcajul de identificare, trebuie sd fie exploatat in intervalul de
temperaturi mai mici decat temperatura de topire a microconductoarelor in izolatie
de sticla, adica sub 500°C.

Inventia se explica prin desenul din figurd, pe care este reprezentat schematic
marcajul de identificare.

Marcajul de identificare 1 (fig. 1) contine grila informationald de coordonate 2 si
codul numeric 3. In adancitura 4 in formd de gaurd infundati de pe suprafata
obiectului material protejat se introduce elementul de identificare 5, format din cel
putin un fascicul de segmente de microconductoare in izolatie de sticla. Capatul
fasciculului de microconductoare in izolatie de sticla este acoperit cu un strat
protector din sticla. La formarea semnalului de codificare se folosesc imaginea
amplasdrii reciproce a microconductoarelor in fascicul, diametrele lor §i grosimea
izolatiei de sticla, precum §i topologia cavitatilor dintre izolatiile
microconductoarelor separate.

Procedeul de formare a marcajului de identificare propus se efectueaza dupa cum
urmeaza.

Marcajul de identificare se formeazd prin aplicarea pe suprafata obiectului
curatat a codului numeric 3, a grilei informationale de coordonate 2 si a elementului
de identificare 5. La executarea elementului de identificare 5, se formeazia un
fascicul din microconductoare in izolatie din sticld, care se plaseaza intr-o fiold din
sticla, fiola si fasciculul fiind presate sub influenta temperaturii si intinse pana la
formarea unei microstructuri filiforme unice intr-un invelis comun din sticlda cu
diametrul de la 0,5 pana la 6 mm si diametrele totale ale microconductoarelor de la
0,2 pana la 10 um. Aceastad microstructurd se imparte in segmente de lungimi
preponderent de la 0,2 pana la 10 mm, care se amplaseazd perpendicular in
adancitura 4 de pe suprafata obiectului material protejat, pregatit din timp, cel putin
un fascicul de segmente de microconductoare in izolatie de sticla, se acopera capatul
fasciculului cu un strat de material transparent, de exemplu sticld, care se topeste
prin incdlzire pentru ermetizarea elementului de identificare 5, se codificd marcajul
de identificare 1, conform imaginii capatului fasciculului de segmente de
microconductoare in izolatie de sticld, a grilei informationale de coordonate 2 si a
codului numeric 3 aplicate din timp.

O particularitate suplimentara a procedeului propus consta in faptul ca, preventiv
amplasarii fasciculului de segmente in adancitura 4, pe fundul acesteia si pe capatul
elementului de identificare 5 se toarna o pulbere de sticla usor fuzibila sau plastic
transparent, cu formarea ulterioard a unei suprafete polizate, care local se incélzeste
pana la topire. Temperatura de topire a sticlei in procesul de topire se mentine mai
joasa decat temperatura de topire a fasciculului de segmente de microconductoare in
izolatie de sticla si a invelisului de sticla.

La particularitati poate fi atribuit si faptul ca in marcajul de identificare 1 poate fi
utilizat un set de microstructuri filiforme din cateva fascicule de segmente cu
diametrul total de pana la 6 mm, ce contine fire de microconductoare cu diametrul
total de la 0,2 pana la 10 um, numarul de microconductoare intr-un fascicul fiind de
la 100 pana la 5000.

Exemplu

Un exemplu de realizare a unei variante posibile a inventiei propuse, testate pe
un obiect real, este descris mai jos.

Initial, sunt executate operatiile prealabile. in obiectul metalic (in cazul dat a fost
corpul metalic al unei pompe de vid) a fost executata o adanciturd 4 cu diametrul de
1,2 mm (se permite de la 0,5 pana la 12 mm) cu adancimea de 2,5 mm (se permite
de la 2 pand la 12 mm). Fasciculul de segmente de microconductoare turnate in
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izolatie de sticld (a fost folosita sticla SYMAX, dar este posibild utilizarea multor
altor marci de sticla, de exemplu, pirex, nonex, cu molibden, C57-1, C33-2, etc.) cu
diametre diferite ale firelor microconductoarelor, de la 0,2 pana la 10 um, din aliaj
pe baza de Ni (cu diametrul total al fasciculului de segmente de la 0,5 pana la 6 mm)
se plaseaza intr-o fiola de sticla cu diametrul intern de 4 mm si diametrul extern de 7
mm. Grosimea izolatiei microconductoarelor A se mentine In raport cu diametrele
firelor d in corelatia A/d = 0,2...2, cu toate ca se permit gi limite mai largi. Totodata
diametrul total al fasciculului de segmente trebuie sa fie cu 0,5...6 mm mai mic
decat diametrul intern al fiolei de sticla pentru introducerea libera in ea a fasciculului
de segmente. Fiola se conecteazd la pompa de vid, se pompeaza pana la un vid de
2-10° mm ai coloanei de mercur, dupa care capatul deschis al fiolei se sudeaza,
formand un carlig din sticld. In continuare, prefabricatul obtinut in acest fel se
amplaseaza in soba cilindrica, se Incalzeste pana la temperatura de 650...700°C si se
subtiazd prin intindere pana la obtinerea unei microstructuri filiforme cu diametrul
total de 1...1,1 mm (intr-un alt experiment, fasciculul se subtia pana la diametrul de
0,4 mm). Prin aceasta, firele microconductoarelor se subtiaza de cateva ori.

La necesitate, este posibil ca printr-un ciclu de subtiere diametrul firelor sa fie
micsorat de 10...12 ori. De mentionat cd pentru diametre mai mici de 0,2 um firele
microconductoarelor devin imperceptibile in lumina vizibild. Dupd executarea
microstructurii filiforme, ea este tdiata in segmente cu lungimea de 2 mm (lungimea
segmentelor depinde de 1naltimea adanciturii 4 in obiectul material protejat si poate
fi de la 0,2 pand la 10 mm).

in continuare, pe fundul adanciturii, executata pe suprafata obiectului, se toarna o
pulbere de sticlda usor fuzibild intr-0 cantitate de ordinul a 0,2...0,3 din indltimea
adanciturii, care local se incalzeste pana la topire, de exemplu cu ajutorul arzatorului
de gaze. Dupa topirea sticlei, in adancitura 4 se introduce fasciculul de segmente de
microconductoare subtiate si compact ambalate. Capatul fasciculului de segmente se
acoperd cu sticld usor fuzibila (la fel sub forma de pulbere sau placd), se topeste
pana la ermetizarea capatului in flacdra arzitorului cu gaze si formarea unei
ridicaturi din sticla deasupra suprafetei obiectului material protejat.

Dupa racirea sticlei suprafata marcajului de identificare format se slefuieste si se
polizeaza pana la transparenta invelisului din sticla.

In continuare, se scaneazi optic imaginea individuali a capatului fasciculului de
segmente de microconductoare in izolatie de sticla, se fixeaza topologia ei, tinand
cont de diametrele firelor microconductoarelor, de diametrul total al fasciculului de
segmente pe izolatia fiecdrui microconductor, de golurile de forma neregulata
neumplute dintre ele §i amplasarea reciprocd a lor. Informatia obtinutd se
digitalizeaza, formand in acest mod imaginea de codificare a marcajului de
identificare, care in combinatie cu grila informationald de coordonate si codul
numeric aplicat prealabil, formeaza codul de identificare al marcajului protejat.

in asa mod, marcajul de identificare propus si procedeul de formare a lui asigura
integritatea in urma actiunii conditiilor nefavorabile, datoritd executarii elementelor
de identificare din microconductor turnat in izolatie de sticla si acoperirii ermetice a
capatului elementului de identificare cu material transparent de protectie, de
exemplu din sticld sau plastic, de asemenea asigurd protejarea deplind contra
falsificarii, ca urmare a individualitatii absolute a topologiei microstructurii filiforme
utilizate in ea pentru formarea marcajului de identificare.
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(57) Revendicari:

1. Marcaj de identificare, care contine un cod numeric si o grild informationalad
de coordonate, pe care este executat un element de identificare, format din cel putin
un fascicul de segmente de microconductoare 1n izolatie de sticla, distribuite
stocastic, fiecare fascicul de segmente fiind ambalat intr-un invelis de sticla.

2. Procedeu de formare a marcajului de identificare, definit in revendicarea 1,
care include aplicarea pe suprafata unui obiect curdtat a unui cod numeric, a unei
grile informationale de coordonate si a unui element de identificare, obtinut prin
executarea pe suprafata obiectului, pe grila informationald de coordonate a unei
adancituri, amplasarea 1n aceasta perpendicular a cel putin unui fascicul de segmente
de microconductoare in izolatie de sticla, executate prin turnare si distribuite
stocastic, fiecare fascicul de segmente fiind ambalat intr-un invelis de sticla,
acoperirea acestora cu un material transparent, de exemplu sticla, care apoi se
incédlzeste si se topeste, iar dupad racire se slefuieste si se polizeaza pana la
transparenta.

3. Procedeu, conform revendicarii 2, in care preventiv amplasarii fasciculului de
segmente in adancitura, pe fundul acesteia se toarna o pulbere de sticla usor fuzibila,
care local se incélzeste pana la topire.

4. Procedeu, conform revendicdrii 2, 1in care diametrul firelor
microconductoarelor este de 0,2...10 um, diametrul fasciculului de segmente este de
0,5...6 mm, totodatd lungimea fasciculului de segmente este de 0,2...10 mm.

Sef sectie: SAU Tatiana
Examinator: CAISIM Natalia
Redactor: CANTER Svetlana
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